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Abstract (en)
The present invention relates to a process for manufacturing supportless and release agent free, thermally activable nonwovens based on hydroxyl
polyester polyurethanes having viscosities from 600 to 3500 mPa.s, measured as solution viscosity in methyl ethyl ketone (15% strength, Brookfield
LVT viscometer, spindle 3, 60 rpm, 23@C), and having basis weights within the range from 5 to 200 mg/m<2>, which is characterised in that the
nonwovens are formed by means of a melt-blowing process at melt temperatures from 230 to 260@C using a laydown belt whose material has a
surface tension from 18.5 x 10<-5> N/cm to 45 x 10<-5> N/cm. The nonwovens manufactured by the process of the invention can be wound up non-
blockingly without the addition of release or spacing agents and are highly suitable for adhering together different substrates.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von träger- und trennmittelfreien, thermoaktivierbaren Vliesen auf Basis von
Hydroxylpolyesterpolyurethanen mit Viskositäten von 600 bis 3500 mPa.s, gemessen als Lösungsviskosität in Methylethylketon (15%ig, Brookfield
LVT-Viskosimeter, Spindel 3, 60 UPM, 23°C), und mit Flächengewichten im Bereich von 5 bis 200 g/m², das dadurch gekennzeichnet ist, daß man
die Vliese mittels eines Schmelz-Blas-Verfahrens bei Massetemperaturen von 230 bis 260°C formt, wobei ein Ablageband benutzt wird, dessen
Material eine Oberflächenspannung von 18,5 x 10<-><5> N/cm bis 46 x 10<-><5> N/cm aufweist. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Vliesen lassen sich ohne den Zusatz von Trenn- oder Abstandsmitteln blockfrei aufwickeln und eignen sich vorzüglich zum Verkleben
unterschiedlicher Substrate.
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